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测试及焊接过程中的注意事项——防止静电烧毁 

静电对半导体器件的毁坏作用，日益显得突出，由于半导体器件是微功率器件，在集成

电路中每一个晶体管的功率很小，耐压有一定的要求。如果受静电的冲击，很容易损坏。 

静电在日常生活及实验室中处处存在。静电是由于两种或多种物品的摩擦而引起的，例

如毛衣和尼龙衣服的摩擦，可以产生静电放电。在黑暗处可以看到火花，听到放电的声音，

有时切割材料，也是产生摩擦，引起静电。静电由摩擦产生，因此静电势的高低也是根据不

同的物质及摩擦的情况而定的。 

按照耐受静电能力的大小，元器件可分为三类：  

1、第一类元器件，对静电损伤最敏感，其静电电压在 0-1000 伏之间，就会损坏器件。  

2、第二类元器件，对静电放电敏感，其静电电压为 1000-4000 伏之间，在这一电压

下，会损坏器件。  

3、第三类元器件，对静电放电不敏感，其静电电压高到 4000-15000 伏，才损坏器件。 

霍尔 IC 大多属于第一、二类的元器件，因此很容易受静电的损坏。特别是基于 CMOS

工艺的霍尔 IC（如 ES1881，ES5881，ES248 等），虽然相对 Bipolor 工艺具有很对优点，

但抗静电能力较弱是它明显的弱点。霍尔 IC 在出厂时用金属纸袋包封，或是用去静电的塑

料袋包封，以防止静电的损伤。但在运输过程中，由于摩擦，包装表面也会产生静电，为了

防止静电损坏器件，要求在启封以后，严格遵循下列程序： 

（一）防止静电烧毁 

1、对测试人员，最好穿无静电的棉布衣服。如果穿毛衣或尼龙衣服，则会产生静电。

因此要求在手腕上或脚上带一只金属环，该环与地线相接，如果身上出现静电，则能很快消

除。  

2、所用测试工具台及其它金属部分也应接地。如果不采取措施而身上带有高压静电，

则：一种情况是霍尔器件处于与地绝缘的状态，则在取霍尔器件时，霍尔器件与操作人员同

电位，在测试时由于测试系统接地，会造成对地短路的情况，则在接触霍尔器件时，即会通

过霍尔器件对地放电而损坏器件。 

前面说过静电的产生是由于物体的摩擦，因此静电电压的高低是不确定的，所带的电荷

也是不确定的，这就意味着经过静电放电冲击的霍尔器件不是每一只一定损坏掉。它们在经

过静电放电后，有不同程度的损坏，但是这种不同程度的损坏，在今后的使用中，会影响到

它的寿命，有些严重损坏的，可能当时就不能用，已经失去逻辑作用，而轻微损伤的器件，

则在今后的使用中，会慢慢呈现出来。因此，静电损伤是应当严格防止的。 

（二）测试过程中，对测试设备及测试方法的要求 

1、测试时要求使用输出低阻抗恒压源，并要求有较高的负载能力，例如无负载时，电

压为 5.00 伏，接上霍尔器件后，仍然是 5.00 伏。  
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2、在测试系统中，要加保护电路，以吸收外电路及电源起伏时带来的影响。 

 

 

3、在测试中要插拔霍尔器件，不要开关电源的开关，因为在电源质量不是太好的情况

下，开启或关闭电源的开关时，会出现瞬时的高电压脉冲，足以烧毁霍尔器件或对霍尔器件

造成不同程度的损伤。  
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4、对一些稳压电流电源实测结果，每次开关电源，在电源输出为直流 3 伏时，仍然可

以从存储示波器上观察到 15-30 伏的电压脉冲，这对器件是一个很大的威胁。  

5、这种电脉冲是由于反复开关 220 伏交流电源时不同的电动势所造成的。  

6、测试完的器件应存放在接地的金属盒中，或去静电的塑料袋中存放。 

（三）霍尔器件的焊接  

1、对焊接人员仍然如前所述，要采取防静电的措施  

2、所用工具，特别是焊接用的电烙铁，必须严格接上地线，以保证电烙铁不漏电，即

电烙铁的铁皮是接地的。最好选用低压恒温可调电烙铁进行焊接。 

3、所有设备都应严格接地，并用检电笔逐个查明确无漏电，才能开始工作。  

4、在焊接中要使用高质量的低温焊锡，焊接时间小于 4 秒，温度不要超过 260℃，焊

接点距离管脚根部 3mm 以上为宜。过的高的焊接温度不仅会损坏器件，有时会导致霍尔 IC

的参数发生变化。高温通过金属管脚传道到内部的磁感应电路(又称霍尔片)部分，热应力会

导致霍尔片有微小的变形，原本开关型霍尔可能变为锁定型，或反之。 

5、要求印制板及霍尔器件管腿严格经过清洁处理，使它于焊锡有良好的浸润性。 

 


